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Abstract (en)
The coil-former (1) has a cylindrical coil core (9) whose front ends are limited by flanges (2, 3). One of the flanges is formed on an outer face surface
(8) for connecting with a conductor plate, where the outer face surface is turned toward the cylindrical coil core. The flange includes an opening that
is passed from an inner surface to the outer face surface, where the inner surface is turned toward to the coil core. The opening is arranged in a
radial direction or on an outer surface of the coil core and formed as all-side closed hole.

Abstract (de)
Ein Spulenkörper weist einen Kern mit zwei an dessen axialen Enden ausgebildeten Flanschen auf. Dadurch ist zwischen den beiden Flanschen
ein Raum gebildet, in dem eine Spule oder zwei Spulen auf den Kern aufgewickelt werden kann. Der zur Befestigung des Spulenkörpers auf einer
Leiterplatte bestimmte Flansch weist mindestens eine von seiner Innenfläche zu seiner äußeren Stirnfläche durchgehende Öffnung auf, durch die
hindurch ein Ende des die Spule bildenden Drahtes hindurchgeführt werden kann. Auf der äußeren Stirnfläche dient der Draht zur Verbindung mit
der Leiterplatte. Durch das Durchführen des Drahtes durch den Flansch werden Leitungsüberkreuzungen zweier galvanisch zu trennender Spulen
vermieden.
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